
취급 설명서CI-03-B, CI-03-M

제품의 구성 및 각부 명칭◆

광섬유의 절단 작업 순서◆

본 제품 은 단심용 절단기이며 클래드 직경이 인 광섬유를 절단한다(CI-03B) , 125 .㎛

사용 시 안전수칙 및 주의사항◆

사용하기 전에 이 취급 설명서의 내용을 충분히 이해한 후 사용한다.◦

취급 설명서는 항상 제품과 함께 보관한다.◦

사용 시 다음 사항에 주의하여 신체의 위험과 재산상의 손해를 미연에◦

방지하고 안전하고 유익하게 사용할 수 있도록 한다.

본 기기는 물이 젖지 않도록 주의하여 사용한다.◦

◦ 습기나 먼지가 많은 장소에 보관하면 고장의 원인이 될 수 있으므로 적절한 장소에 보관한다.

본 제품은 고온에 의해 변형될 수 있으므로 상온에서 보관 및 사용한다.◦

본 제품은 진동 및 충격으로 인한 고장이 발생할 수 있으므로 주의하여 사용한다.◦

다심 교환 시 적절한 공구 육각렌치 를 사용한다Holder (1.5mm ) .◦

또한 교환 시 볼트를 정확히 체결한다Holder .

광섬유 절단 시 피복 제거 길이는 목표 절단 길이보다 최소 이상 크게 한다15mm .◦

본 기기 청소 시 고무 부위에 알콜 외 아세톤 등의 유기용제는 절대 사용하지 않는다.◦
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광섬유 외피의 종류1.

(Jumper Cord, Bare Fiber)

에 상관없이 절단이 가능하

다.

광섬유의 절단을 위해 절2.

단기의 덮개를 열고 탈피된

광섬유를 절단 길이에 맞추

어 안착한다 이때 칩 배출이.(

용이하도록 광섬유의 탈피

길이를 이상 이하25 32㎜ ㎜

로 한다.)

절단기의 덮개를 닫으면3.

자동으로 광섬유가 절단된

다.

※ 확실한 절단을 위해 차1

로 덮개를 천천히 PUSHER

까지 덮는다PIN .

차로 덮개에 힘을 실어2※

눌러주면 슬라이더가 이동하

면서 광섬유가 절단된다.

PUSHER PIN



절단 칼날 조정 및 교환법◆

절단 칼날에는 까지의 절단위치가 표시되어 있다1. 1~16 .

정상적인 절단이 되지 않을 때는 절단칼날의 날 부위 및 상하 고무 를 알콜을 적신 면봉으로 청소해 준다2. Pad .

단 고무 청소시 아세톤 솔벤트등의 사용을 금한다( , Pad , .)

그래도 절단이 안 될 경우에는 절단칼날의 수명이 다 됐으므로 절단칼날의 위치를 변경하여 준다 절단칼날의3. , . (

수명 : 48,000)

절단칼날의 은 다음 순서에 의해 절단칼날을 조정해 준다4. Setting .

절단칼날의 절단부위 변경방법A. (1~16)

까지 모두 사용한 절단 칼날은 교환하여야 한다 칼날 교환은 칼날 교환 및 높이 조정 방법 을1~16 . “B. "※

참조한다.

먼저 칩제거 장치의 칩1.

통을 절단기에서 분리한다.

칩통

몸체 바닥에 삽입되어2.

있는 렌치를 꺼낸다.

본체 덮개를 열면 절단3.

날 조립체가 움직인다 덮개.

를 열어 그림과 같이 내부

나사와 이 보이도록 하CAM

여 움직이지 않도록 고정한

다.
조립체 내부나사 CAM

칩제거 장치 내부의 셋4.

트스크류를 육각 렌치로 적

당히 풀어준다.

면봉으로 절단날의 눈금5.

숫자가 크게 되도록 반시계

방향으로 한 눈금씩 돌려준

다.

조립은 역순으로6.

실시한다.

커버를 열고 절단된 광섬4.

유를 주의하여 탈거한다 광.(

섬유에 먼지나 이물질이 묻

지 않도록 주의한다.)

절단된 칩은 커버를 열5.

때 칩제거 장치에 의해 자동

으로 버려진다.

칩통에 광섬유 찌꺼기가6.

찰 경우 칩제거 장치로부터

칩통을 분리하여 절단된 칩

을 제거한다.



절단칼날 교환 및 높이 조정 방법B.

주 의 제품의 수리를 위하여 볼트 및 기타 고정 구를 절대 만지지 마십시오: .※

먼저 칩제거1.

장치의 칩통을 절

단기에서 분리한

다.

칩통

몸체 바닥에2.

삽입되어 있는 렌

치를 꺼낸다.

본체 덮개를3.

열면 절단날 조립

체가 움직인다 덮.

개를 열어 그림과

같이 내부나사와

이 보이도록CAM

하여 움직이지 않

도록 고정한다.

조립체 내부나사 CAM

칩제거 장치4.

내부의 셋트스크류

를 육각 렌치로 적

당히 풀어준다.

그림과 같이5.

제품의 바닥 면의

셋트스크류를 적당

히 풀어준다.

바닥면의 렌치6.

볼트를 캠에 돌려

넣은 다음 집게로

볼트를 당겨내어

캠을 슬라이더에서

탈거한다.

칼날을 몸체7.

상부 쪽으로 탈거

하여 교환한다 이.

때 칼날에 손상이,

가지 않도록 극도

로 주의한다.

새로 준비한8.

블레이드를 분해

역순으로 조립한

다.

블레이드 위치9.

를 적당히 조절하

면서 캠 을(CAM)

밀어 넣는다.

칩제거 장치10.

내부의 셋트스크류

를 육각 렌치로 적

당히 조인다.

칼날 높이를11.

조정하기 위해 그

림과 같이 다이얼

게이지를 절단기의

편평한 옆면 위에

올려놓는다.

다이얼 게이지 포인트

절단기 몸체

다이얼 게이지 포인트

절단기 몸체

다이얼 게이12.

지 영점 커버를 좌

우로 움직여 영점

을 맞춘다.

다이얼게이지
0점커버

+ 방향- 방향

다이얼게이지
0점커버

+ 방향- 방향

그림과 같이 다이얼게이지를 절13.

단기의 고무 블록 위에 올려놓고 블레

이드 슬라이더를 전 후로 밀면서 블레

이드의 높이를 측정한다.

블레이드슬라이더블레이드슬라이더

다이얼 게이지 포인트

절단기 고무 블록

블레이드

다이얼 게이지 포인트

절단기 고무 블록절단기 고무 블록

블레이드

자 드라이버14. -

로 캠 을 시(CAM)

계 방향으로 한 눈

금 돌려준다 칼날.

높이를 0.04~0.06

로 조정한다.㎜

리본 광섬유의 경(

우 로0.08~0.10㎜

조절한다.)

칩제거 장치15.

내부의 셋트스크류

를 육각 렌치로 조

인다.

그림과 같이16.

제품의 바닥 면의

셋트스크류를 조인

다.

칩통을 칩제17.

거 장치의 홈 안으

로 밀어 넣는다.


